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(57) 1 Епоксидний клей холодного отвердіння, що
містить епоксидну смолу і змінний отверджувач,
який відрізняється тим, що як змінний отверджу-
вач використовують рідку злюмофосфзтну зв'язку
при нзступному співвідношенні компонентів
(мзс ч)

епоксиднз смолз 80-93
розчин кислого фосфату алюмінію 7-20

2 Епоксидний клей по п 1, який відрізняється
тим, що додатково містить як отверджувач
поліетиленполіамш, при наступному

співвідношенні компонентів (мас ч)
епоксидна смола 80-93
рідка алюмофосфатна зв'язка 7-10
поліетиленполіамш 8-12

3 Епоксидний клей по п 1, який відрізняється
тим, що додатково містить наповнювач дисперс-
ний кварц або оксид хрому і компоненти беруть
при наступному співвідношенні компонентів
(мас ч)

епоксидна смола 80-90
рідка алюмофосфатна зв'язка 10-15
наповнювач 5-20

4 Епоксидний клей по пп 1, 2, 3, який
відрізняється тим, що компоненти беруть при
наступному співвідношенні компонентів (мас ч)

епоксидна смола 80-93
рідка алюмофосфатна зв'язка 7-20
поліетиленполіамш 8-12
наповнювач 5-20

Винахід відноситься до клею на основі епок-
сидних смол і призначений для використання в
авіаційній, ракетній та інших галузях промисловос-
ті, для склеювання металів, кераміки, пластмас,
деревини та ін

Відомий епоксидний клей холодного отвердін-
ня на основі епоксидної смоли і змінних отверджу-
взчів [1] Ним можнз склеювзти метзлеві поверхні,
скло, керзміку, тз здгезійнз МІЦНІСТЬ клейових
з'єднзнь не високз

Прототипом запропонованого винаходу явля-
ється епоксидний клей холодного отвердіння, який
містить епоксидну смолу і змінний отверджувач -
поліетиленполізмш [2] Клей дозволяє склеювзти
метзли, сплзви, плзстмзси, керзміку, скло, дерево
тз ІНШІ мзтерізли, дозволяє виготовляти клеєзбірні
з'єднзння нз холоді Клейові з'єднзння СТІЙКІ до дії
води, розчинників, ЗВІЗЦІЙНОГО пзливз, мзсел, зле
тзкий клей мзє недостатню здгезійну МІЦНІСТЬ

Ззвдзнням винзходу являється створення
епоксидного клею холодного отвердіння, що мзє
підвищену здгезійну МІЦНІСТЬ Поставлене ззвдзн-
ня вирішують тим, що

1 епоксидний клей холодного отвердіння,
який включзє епоксидну смолу і змінний отвер-
джувзч, згідно ззпропоновзного винзходу, в ролі
змінного отверджувзчз використовують рідку
злюмофосфзтну зв'язку при молярному співвід-
ношенні (Р2О5 АІ2Оз=3,8), при нзступному співвід-
ношенні компонентів (мзс ч)

епоксиднз смолз 80 - 93
рідкз злюмофосфзтнз зв'язкз 7 - 20
2 епоксидний клей холодного отвердіння по п

1 містить, крім вкзззних компонентів, додзтково в
ролі отверджувзчз поліетиленполізмш при нзсту-
пних співвідношеннях компонентів (мзс ч )

епоксиднз смолз 80- 93
рідкз злюмофосфзтнз зв'язкз 7 - 20
поліетиленполізмш 8-12
3 епоксидний клей холодного отвердіння по п

1 додзтково містить нзповнювзч дисперсний
квзрц збо оксид хрому при нзступних співвідно-
шеннях компонентів (мзс ч)

епоксиднз смолз 80 - 93
рідкз злюмофосфзтнз зв'язкз 7 - 20
нзповнювзч (дисперсний квзрц збо 5 - 20
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оксид хрому)
4 епоксидний клей холодного отвердіння по п

1, 2, 3 містить компоненти в наступних співвідно-
шеннях (мас ч)

епоксидна смола 80 - 93
рідка алюмофосфатна зв'язка 7 - 20
поліетиленполіамш 8-12
наповнювач дисперсний кварц або
оксид хрому 5 - 20
Рідку алюмофосфатну зв'язку із співвідношен-

ням (Р2О5 АІ2Оз)=3,8 одержували при розчиненні
160г АІ(ОН)3 в 1000г 71,2% ортофосфорної кисло-
ти і нагріванні маси до 100°С в реакційній колбі із
зворотним холодильником протягом півгодини по
методиці [3] Рідку алюмофосфатну зв'язку вико-
ристовують при виготовленні вогнетривких виро-
бів, покриття металевих поверхонь [3,4]

Клейові композиції готують за наступними ре-
цептурами, мас ч наступним чином

Приклад 1
В 90мас ч епоксидної смоли вводять Юмас ч

рідкої алюмофосфатної зв'язки і перемішують 5 -
7хв Після приготування рецептури одержану масу
використовують для склеювання металевих пове-
рхонь, кераміки, скла та дерева В таблиці приве-
дені рецептури клейових композицій та порівняль-
ні характеристики адгезійної МІЦНОСТІ при
рівномірному відриві

Приклади 2 і 3 готують по прикладу 1 зі зміна-
ми вихідних компонентів епоксидної смоли і рідкої
алюмофосфатної зв'язки

Приклад 4
В 83мас ч епоксидної смоли вводять 7мас ч

рідкої алюмофосфатної зв'язки, перемішують 5 -

7хв , добавляють Юмасч поліетиленполіамшу і
знову перемішують 5 - 7хв

Приклади 5, 6, 7 готують по прикладу 4 зі змі-
нами вихідних компонентів епоксидної смоли,
рідкої алюмофосфатної зв'язки і поліетиленполіа-
мшу

Приклад 8
В 90мас ч епоксидної смоли вводять Юмасч

рідкої алюмофосфатної зв'язки і Юмасч напов-
нювача (кварц), перемішують 5 - 7 хв

Приклади 9, 10, 11, 12 готують по прикладу 8 зі
змінами вихідних компонентів епоксидної смоли,
рідкої алюмофосфатної зв'язки та наповнювача
кварцу або оксиду хрому

Приклад 13
В 80мас ч епоксидної смоли вводять Юмас ч

рідкої алюмофосфатної зв'язки, перемішують 5 -
7хв Потім добавляють Юмасч поліетиленполіа-
мшу і Юмасч наповнювача і перемішують 5 - 7
хв

Приклади 14, 15, 16, 17, 18 готують по прикла-
ду 13 зі змінами вихідних компонентів епоксидної
смоли, рідкої алюмофосфатної зв'язки та напов-
нювача, кварцу або оксиду хрому

Виготовлення даних композицій дозволяє уни-
кнути застосування складного обладнання в про-
цесі їх приготування Зміна співвідношення компо-
нентів приводить до пониження адгезійних
властивостей епоксидної композиції

З таблиці видно, що всі заявлені варіанти епо-
ксидного клею холодного отвердіння з вказаним
КІЛЬКІСНИМ складом мають адгезійну МІЦНІСТЬ при
рівномірному відриві вищу на 50 - 200% від адге-
зійної МІЦНОСТІ епоксидного клею по прототипу

Таблиця

Рецептури клейових композицій та їх адгезіина МІЦНІСТЬ при рівномірному відриві

№ п п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Епоксидна смола,
мас ч

90
93
80
83
93
80
80
90
80
93
90
90
80
83
82
80
80
80

Рідка алюмофосфат-
на зв'язка, мас ч

10
7

20
7

10
7
7

10
20
7

10
10
10
7

10
20
10
10

Поліетилен-
поліамш, мас ч

-
-
-

10
10
8

12
-
-
-
-
-

10
10
8

12
10
10

Наповнювач, мас ч

-
-
-
-
-
-
-

кварц, 10
кварц, 10
оксид хрому,5
оксид хрому, 10
оксид хрому,20
кварц, 10
кварц,5
кварц, 10
кварц, 10
оксид хрому, 10

оксид хрому,20

Адгезіина МІЦ-
НІСТЬ при рівно-
мірному відриві,

МПа
34
26
25
38
29
36
33
40
ЗО
36
42
41
45
34
40
35
41
40

Прототип
100 - 1 2 20
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Такий клей дозволяє склеювати стальні, алю

МІНІЄВІ, титанові, магнієві сплави, теплозахисні
матеріали, дерево, скло та ІНШІ неметалічні мате-
ріали

Клейові з'єднання СТІЙКІ ДО ВОДИ, розчинників,
палив і масел

Тиск при склеюванні 0,02 - 0,025кг/см, допус-
кається контактне склеювання, життєздатність при
20°С ЗО - 90хв

Таким чином, адгезійна МІЦНІСТЬ запропонова-
ного клею вища адгезійної МІЦНОСТІ ВІДОМИХ
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